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Abstract (en)
The board is manufactured from a flat sheet (27) and waved sheet (24) having peaks (26) and troughs (41) glued to the flat sheet (42). The distance
g between the peaks is monitored by sensors (34,35) and the speed of transport controlled to maintain a constant value.

Abstract (de)
An einer Anlage zur Herstellung einer Wellpappebahn (30) mit einer glatten Deckbahn (27) und mit einer gewellten Bahn (24), die mit einer eine
Teilung g aufweisenden Wellung (25) mit Spitzen (26) und Wellentälern (41) versehen und im Bereich der Wellentäler (41) mit der Deckbahn
(27) verleimt ist, ist eine Qualitäts-Erfassungs-Einrichtung (33) vorgesehen. Diese Qualitäts-Erfassungs-Einrichtung (33) ist mit mindestens
einem mindestens ein geometrisches Merkmal der Wellpappebahn (30) erfassenden Sensor (34, 35) versehen, dem ein Auswerte-Gerät (36)
nachgeschaltet ist. <IMAGE>
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